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合肥晶合集成电路股份有限公司 

关于持股 5%以上股东及其一致行动人持股比例 

被动稀释触及 1%刻度的提示性公告 

 

 

 

 

 

 

重要内容提示： 

权益变动方向 比例增加□  比例减少 

权益变动前合计比例 11.03% 

权益变动后合计比例 10.98% 

本次变动是否违反已作出的承

诺、意向、计划 
是□  否 

是否触发强制要约收购义务 是□  否 
注：“权益变动前合计比例”按公司股份总数 2,223,758,697 股（行使超额配售权之前）计

算，“权益变动后合计比例”按公司股份总数 2,234,645,597 股（部分行使超额配售权之后）

计算。 

 

一、 信息披露义务人及其一致行动人的基本信息 

1、身份类别 

投资者及其一致行动人的身份 

□控股股东/实际控制人及其一致行动人 

其他 5%以上大股东及其一致行动人 

□合并口径第一大股东及其一致行动人（仅适用

于无控股股东、实际控制人） 

□其他______________（请注明） 
 

2、信息披露义务人信息 

信息披露义务

人名称 
投资者身份 统一社会信用代码 

华勤技术股份有限公司及其一致行动人合肥勤合电子科技有限公司、华勤通讯

香港有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。 

本公司董事会及全体董事保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 



华勤技术股份

有限公司 

□ 控股股东/实控人 

□ 控股股东/实控人的一致行动人 

 其他直接持股股东 

 91310115779776581R 

□ 不适用 

 

3、一致行动人信息 

一致行动人名

称 
投资者身份 统一社会信用代码 

合肥勤合电子

科技有限公司 

□ 控股股东/实控人 

□ 控股股东/实控人的一致行动人 

 其他直接持股股东 

 91340100MAK96TTJ37 

□ 不适用 

华勤通讯香港

有限公司 

□ 控股股东/实控人 

□ 控股股东/实控人的一致行动人 

 其他直接持股股东 

□ _____________ 

 不适用（商业登记号码： 

36830110） 

 

二、 权益变动触及 1%刻度的基本情况 

经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）批准，公司于 2026

年 7 月 10 日在香港联交所主板挂牌并上市交易（以下简称“本次发行上市”）。

根据本次发行上市方案，公司同意由整体协调人（为其本身及代表国际包销商）

于 2026 年 8 月 6 日部分行使超额配售权，涉及合计 10,886,900 股 H 股（以下简

称“超额配售股份”），香港联交所上市委员会已批准上述超额配售股份于 2026

年 8 月 11 日上午 9 时开始于香港联交所主板上市及买卖。具体内容详见公司于

2026 年 8 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《晶

合集成关于部分行使超额配售权、稳定价格行动及稳定价格期结束的公告》（公

告编号：2026-026）。 

前述超额配售权部分行使后，公司股份总数由 2,223,758,697 股增加至

2,234,645,597 股，华勤技术股份有限公司及其一致行动人合肥勤合电子科技有限

公司、华勤通讯香港有限公司合计持有的公司股份数量不变，持股比例被动稀释

（由 11.03%减少至 10.98％）触及 1％刻度。具体情况如下：  

投资者名称 
变动前股数

（万股） 

变动前比

例（%） 

变动后股数

（万股） 

变动后比

例（%） 
权益变动方式 

权益变

动的时

间区间 

资金来源（仅

增持填写） 

未发生直接持股变动的主体： 



华勤技术股份

有限公司 
12,036.8109 5.41 12,036.8109 5.39 

集中竞价 □ 

大宗交易 □ 

其他：增发股份

导致被动稀释 

2026 年

8 月 11

日 

/ 

合肥勤合电子

科技有限公司 
10,037.9585 4.51 10,037.9585 4.49 

集中竞价 □ 

大宗交易 □ 

其他：增发股份

导致被动稀释 

2026 年

8 月 11

日 

/ 

华勤通讯香港

有限公司 
2,451.6900 1.10 2,451.6900 1.10 

集中竞价 □ 

大宗交易 □ 

其他：增发股份

导致被动稀释 

2026 年

8 月 11

日 

/ 

合计 24,526.4594 11.03 24,526.4594 10.98 -- -- -- 

注：1、由于华勤通讯香港有限公司、合肥勤合电子科技有限公司共同受华勤技术股份有限

公司所控制，根据《上市公司收购管理办法》有关规定，上述股东互为一致行动人； 

2、“变动前比例”按公司股份总数 2,223,758,697 股（行使超额配售权之前）计算，“变动

后比例”按公司股份总数 2,234,645,597 股（部分行使超额配售权之后）计算； 

3、上述合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异系四舍五入所造成。 

 

三、 其他说明 

（一）本次权益变动系因公司根据本次发行上市方案，同意由整体协调人

（为其本身及代表国际承销商）部分行使超额配售权导致的相关股东被动稀释，

不涉及股东增减持行为，未触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人

发生变化； 

（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书； 

（三）本次权益变动不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购

管理办法》等法律法规、上海证券交易所业务规则等相关规定情形及信息披露义

务人及其一致行动人相关承诺的情况。 

 

特此公告。 

 

合肥晶合集成电路股份有限公司董事会 

2026 年 8 月 12 日 




